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Visítenos en la feria Embedded World

 en Nuremberg, Pabellón 1, Stand 358

Comunicado de prensa 03/2014
congatec presenta el primer mini-módulo COM Express con procesador de chip único de cuatro núcleos perteneciente a la familia Intel® Atom™ E3800

Embedded World, 25 de febrero de 2014   * * *  congatec AG, fabricante líder de módulos informáticos embebidos, presenta su primer mini-módulo COM Express tipo 10. El producto mide 55 x 84 mm y se basa en la familia de procesadores Intel® Atom™ E3800. La más reciente generación de Intel Atom se caracteriza por el diseño de chip único, una caché L2 que puede ser utilizada por varios núcleos y una unidad gráfica Intel HD mucho más rápida que en la versión anterior. Entre los elementos destacados del módulo pueden mencionarse el diseño ultracompacto, la memoria en placa y el soporte de eMMC en placa.

El conga-MA3 se encuentra disponible en cuatro variantes diferentes de procesador Intel Atom (nombre en código "Bay Trail"), lo que asegura una alta escalabilidad. El espectro abarca desde el nivel básico, representado por el Intel Atom E3815 de núcleo único (con 1,46 GHz y un consumo de apenas 5 vatios), hasta el Intel Atom E3845 de cuatro núcleos (con 1,91 GHz y un consumo máximo de 10 vatios).

En el caso del patillaje tipo 10, se trata de una actualización del tipo 1. Con el conector A-B, los módulos COM tipo 10 disponen de un único elemento provisto de 220 pines y utilizan interfaces de pantalla modernas. El conga-MA3 soporta de forma opcional TMDS (HDMI/DVI) o DisplayPort, y un canal LVDS.

"Es un placer poder presentar el primer diseño de congatec desarrollado en nuestro centro de Boca Ratón (Florida). El factor de forma COM Express tipo 10 está ampliamente difundido en los Estados Unidos, por lo que representa una importante expansión de nuestra oferta a nivel mundial", dice Dan Demers, Director de Marketing de la empresa en los Estados Unidos.

El mini-módulo COM Express conga-MA3 está provisto de una memoria DDR3L en placa con hasta 8 GB; también se encuentra disponible la opción de eMMC en placa. El estándar eMMC soporta una función integrada de nivelación de desgaste para aumentar la seguridad de los datos. La tarjeta gráfica mejorada soporta DirectX 11, OpenGL 3.2, OpenCL 1.2 y una decodificación de hardware flexible de alto rendimiento, para poder decodificar incluso múltiples vídeos Full HD de alta resolución en paralelo. Resoluciones de hasta 2.560 x 1.600 píxeles con DisplayPort y de 1.920 x 1.200 píxeles con HDMI son soportadas de forma nativa en el procesador. Además, es posible conectar hasta dos interfaces de visualización de tipo independiente mediante 1 LVDS de 24 bits.

El soporte nativo para USB 3.0 del módulo asegura una rápida transmisión de datos con bajo consumo de energía. En total, hay siete puertos USB 2.0 y un puerto USB 3.0 SuperSpeed. Cuatro líneas PCI Express 2.0 de 5 Gb/s y dos puertos SATA con hasta 3 Gb/s posibilitan una expansión rápida y flexible del sistema. El controlador Intel I210 Gigabit Ethernet garantiza la compatibilidad del software, y el conjunto de funcionalidades se ve completado con ACPI 5.0, bus I²C y bus LPC para la fácil integración de interfaces de E/S de tecnologías anteriores y audio de alta definición Intel.

El módulo soporta las siguientes variantes de CPU: 

	COM/Procesador
	Núcleos
	Caché [M]
	Reloj [GHz]
	SDP / TDP [W]
	Marca

	conga-MA3/E3845
	4
	2
	1.91
	-/10
	Intel® Atom®

	conga-MA3/E3827
	2
	1
	1.75
	-/8
	Intel® Atom®

	conga-MA3/E3826
	2
	1
	1.46
	-/7
	Intel® Atom®

	conga-MA3/E3825
	2
	1
	1.33
	-/6
	Intel® Atom®

	conga-MA3/E3815
	1
	0.5
	1.46
	-/5
	Intel® Atom®


Acerca de congatec AG
congatec AG, con sede en Deggendorf (Alemania), es un fabricante líder de módulos informáticos industriales basados en los factores de forma estándar Qseven, COM Express, XTX y ETX. Los productos de esta empresa ofrecen múltiples aplicaciones y se utilizan, por ejemplo, en las áreas de automatización industrial, tecnología médica, suministros para el sector del automóvil, aeronáutica y transporte. Los conocimientos técnicos esenciales incluyen un especial soporte extendido de BIOS, así como amplios paquetes de soporte de placa y controladores. A partir de la fase de diseño, los clientes reciben un apoyo adecuado a través de una gestión integral del ciclo de vida del producto. Los productos son fabricados por proveedores especializados de acuerdo con las más modernas normas de calidad. congatec cuenta con aproximadamente 160 empleados y con establecimientos situados en Taiwán, Japón, Estados Unidos, Australia, República Checa y Rusia. Para obtener más información, consulte en www.congatec.com o a través de Facebook, Twitter y YouTube.

* * *

Intel e Intel Atom son marcas registradas de Intel Corporation en los EE.UU. y en otros países. congatec es socio comercial de la Alianza de Sistemas Inteligentes Intel®, un emprendimiento conjunto de desarrolladores y proveedores líderes en materia de comunicaciones y soluciones embebidas.

